








































专利名称(译) 温度传导装置和温度传感装置
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发明人 康宏
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外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型提供了一种温度传导装置，属温度传感领域。该温度传导装
置包括：至少一个传导单元，被构造用于通过可拆卸的方式分别与至少
一个温度传感器电耦合并将至少一个温度传感器感测到的温度信息传导
至信息处理单元；承载部，被构造用于承载至少一个传导单元。使用上
述温度传导装置，可以根据需要在温度传导装置上灵活布置温度传感
器，因而可以实现对研究对象的任意部位的任意一点或多点的表面温度
信息采集。本实用新型进一步包括一种温度传感装置。
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